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Ex uygulamalar icin giivenlik talimatlarini dikkate alin

www.vega.com sayfasindaki Ex uygulamalardan Ex 6zel giivenlik agiklamalarini g6z éniinde bulundurun ve bunlari kullanacaginiz cihaza ilis-
tirin. Patlama tehlikesi olan béltmlerdeki ilgili talimatlar, sensérlerin ve tedarik cihazlarinin uygunluk ve tip onay sertifikalari dikkate alinmaldir.

Sensérler sadece kendi givenligi olan akim devrelerinden kullanilabilir. izin verilen elektrik dederleri ruhsat iizerindedir.
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Olgme prensibi

1 Olgcme prensibi

Olcme prensibi

Yuksek frekansli mikrodalga darbeleri bir kabloya veya cubuga iletilir ve
sonda boyunca yuratilir. Darbeler Grin yizeyi tarafindan yansitil. Yansiti-
lan sinyallerin gédnderiminden algilanmasina kadar gecen zaman, doluluk
mesafesiyle orantilidir.

Cihazlar teslimatta sonda uzunluguna ayarldir (%0 ve %100). Bu genel-
likle kurulacaklar yerde devreye alimi kolaylastinr. VEGAFLEX cihazini
her halukérda icinde dolum malzemesi olmadan devreye alin. Kisalti-
labilir kablo ve gubugu, yerel ortamin gereklerine kolayca uydurmaniz
mumkanddr.

Dékiim malzemesinde uygulamalar

Dokim malzemelerinde meydana gelen tipik proses 6ézellikleri, cok fazla
toz ve guriltd olusmasi, malzemenin yapismasi, yogusma ve allivyon
yelpazesi olusmasidir. VEGAFLEX ile, silo ve ambarlarinizda olusan bu
turld kosullarda yapilacak élgiimlerden en ideal sonuglari alirsiniz.

Dokim malzemelerinde gérilen nem olusmasi, karigim orani veya
tanecik buyuklugu gibi diger tipik degisken 6zellikler 6lgtimde hig bir rol
oynamaz, bdylece projelendirmeyi olabildigince kolaylastirir. Kullanilan
akill yazilim, size yiiksek bir 6lctim glvenilirligi ve 6lgim sondasinda iyi
bir gézetim olanagi saglar. Yaziimin 6ngoérdiigi harikulade élgim deger-
lendirmesi, dielektrisite degeri (1,1'den itibaren) disik olan malzemeler-
de dahi glvenilir bir 6l¢giim sonucu alma garantisi verir.

Farkl birkag 6l¢clim sondasi hazir bulunmaktadir.

e Kablo 6lcim sondalari, 75 m'ye (246 ft) kadar olan yuksek hazneler-
deki kullanimlar igin

e Cubuk 6lciim sondalari, 6 m'ye (20 ft) kadar olan haznelerdeki kulla-
nimlar igin

Giris buyiklugi

Olgtim blyiikligi sensériin proses baglantisi ile dolum malzemesi yiizeyi
arasindaki mesafedir. Referans zemin, sensoriin modeline bagli olarak
altigen basligin contalanan yiizeyi ya da flansin alt tarafidir.

¥ ___ 11 __r_ _

Res. 1: VEGAFLEX cihazinin élgiim araligi

1 Referans dlizlem

2 Olgiim sonda uzunlugu (L)
3 Olgdm aralgi

4 Ust blok uzaklig

5 Alt blok uzakhgi
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Modele genel bakis

2 Modele genel bakis

VEGAFLEX 82
Kablolu model

VEGAFLEX 82
Cubuklu model

"{ﬁ

Uygulamalar

Ylksek depolama silolari, hareketli malzeme ile dolu silolar

Depolama silolari

Maks. dl¢iim arahigi 75 m (246 ft) 6 m (19.69 ft)

Olgiim sondasi Kablo 6lgiim sondasi Cubuk 6l¢lim sondasi
@4 mm 216 mm
@6 mm
@11 mm

Proses baglantisi/malzeme

Disli G172, 172 NPT
Flang DN 50, 2" den itibaren

Digli G172, 172 NPT
Flang DN 50, 2" den itibaren

Proses sicakligi

-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)

-40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)

Proses basinci

-1... +40 bar/-100 ... +4000 kPa (-14.5 ... +580 psi)

-1... +40 bar/-100 ... +4000 kPa (-14.5 ... +580 psi)

Olgiim sapmasi

+2 mm

+2 mm

Sinyal cikisi

4 ... 20 mA/HART - iki telli

4 ... 20 mA/HART - Dort telli
Profibus PA

Foundation Fieldbus

Modbus ve Levelmaster Protokoll

Gosterge/Ayar

PLICSCOM
PACTware
VEGADIS 62
VEGADIS 81

Onaylar

ATEX

IEC

Gemi ingaati
FM

CSA

EAC (Gost)
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Modele genel bakis

VEGAFLEX 86
Kablolu model

VEGAFLEX 86
Cubuklu model

Uygulamalar

Yuksek 1sill uygulamalar

Yiksek isili uygulamalar

Maks. él¢iim arahgi

75 m (246 ft)

6m (19.69 ft)

Olciim sondasi

Kablo élcim sondasi
@2mm
24 mm

Cubuk dl¢lim sondasi
216 mm

Proses baglantisi/malzeme

Disli G1Y2, 172 NPT
Flans DN 50, 2" den itibaren

Disli G1%2, 12 NPT
Flans DN 50, 2" den itibaren

Proses sicakligi

-196 ... +450 °C (-320 ... +842 °F)

-196 ... +450 °C (-320 ... +842 °F)

Proses basinci

-1 ... +400 bar/-100 ... +40000 kPa (-14.5 ... +5800 psi)

-1 ... +400 bar/-100 ... +40000 kPa (-14.5

... +5800 psi)

Olgiim sapmasi

+2 mm

+2 mm

Sinyal cikisi

4 ... 20 mA/HART - iki telli

4 ... 20 mA/HART - Dort telli
Profibus PA

Foundation Fieldbus

Modbus ve Levelmaster Protokoll

Gosterge/Ayar

PLICSCOM
PACTware
VEGADIS 62
VEGADIS 81

Onaylar

ATEX

IEC

Gemi ingaati
FM

CSA

EAC (Gost)
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Cihaz secimi

3 Cihaz sec¢imi

Uygulama alanlari

VEGAFLEX 82

VEGAFLEX 82 ile, bakim gerektirmeyen, hafif ve agir her tirld dokim
malzemesini 6lgebilirsiniz. Fazla miktarda toz, ve yogusma olusturan veya
yapisma meydana gelen uygulamalarda dahi, sensér hassas ve guvenilir
Olctim degerleri sadlar. Otomatik sonda sonu takibi sayesinde, heme
hemen butln dékum malzemelerinin dlcimi mumkindur.

VEGAFLEX 86

VEGAFLEX 86, ylksek isili her turlii dokim malzemesinin él¢imu igin
uygundur. Malzemede yiksek derecede toz ve yogusma olusumu, yapis-
ma meydana gelmesi durumunda dahi, sensdr hassas ve giivenilir 8lgim
degerleri saglar. Bu cihazin kullanimi, hammadde sanayinde (¢imento
fabrikalari vb. alanlarda) yaygindir.

Avantajlari

Tozdan ve buhardan etkilenmez
Malzemede yuksek derecede toz ve girllti olusumu gibi proses kosullari
Slctimiin kesinligini etkilemez.

Malzeme dalgalanmalarindan etkilenmez.

Yogunluktaki dalgalanmalar, tanecik buyuklugindeki farkllik veya akin-
kanlastirma 6lciimde elde edilen kesinligi etkilemez. Kuru ¢akildan yas
cakila gegilmesi de herhangi bir etki yaratmaz.

Yapismalar problem olusturmaz.
Sondaya veya hazne duvarina yapismalarin él¢giim sonuglarina herhangi
bir etkisi olmaz.

Genis kullanim alani

Sensorler, 75 metreye kadar olan yuksek hazneler icin uygundur. Kul-
lanim yelpazesinin genisligi, -196 °C'tan +450 °C'a kadar 1si araligi ve
400 bar'a kadar vakum basinci kapasitesine cevap verir.

Uygulamalar

Konik haznelerde seviye él¢ciimi
Kullanim sirasinda, 6lcim sondasi entegre parcalara veya hazne duvari-
na degmemelidir. Gerekirse sonda ucunu sabitleyin.

Konik zeminli haznelerde, sensériin haznenin ortasina monte edilmesi
avantajhdir ¢linkli bu durumda haznenin tabanina kadar élgtim yapilabilir.

Res. 6: Konik zeminli hazne

Montaj pozisyonu

VEGAFLEX cihazini, calisirken herhangi bir hazne tertibata veya hazne
duvarina temas etmeyecek sekilde monte ediniz. Gerekiyorsa, sonda
sonunu tespit edebilirsiniz.

VEGAFLEX cihazinin kablo ve cubuklu modelini, hazne ici tertibata veya
hazne duvarina olan mesafenin 300 mm (11.81 in) olacagi sekilde monte

ediniz.

Senséru monte ederken, sensér ile hazne kapaginin ayni hizada (duz-
lemde) olmasina dikkat ediniz. Bu mumkun degilse, ki¢ik ¢apli kisa
soketler kullaniniz.

Cok yiksek (h >200 mm/7.9 in) veya ¢cok genis ¢apli (& > 200 mm/7.9 in)
soketler veya hazne duvarina veya hazne i¢i tesisata olan mesafenin ¢ok
fazla (< 300 mm/11.81 in) olmasi gibi zorlu montaj kosullari halinde, s6z
konusu alanda yanlis sinyal bastirma uygulamasi yapmanizi éneririz. Bu
durumda, DTM'i olan PACTware kullanmanizi tavsiye ederiz.

iceri akan madde

Olgtim sondasinin yandan gelecek giiclii kuvvetlere maruz kalmama-
sini saglayiniz. VEGAFLEX sensoérini, haznenin doldurum deligi veya
karistirma tertibati gibi mekanik etkenlerin bulunmadigi bir yerine monte
ediniz.

Res. 7: Yan ylik

Soket

Mumkiinse hazne borularindan sakinin. Sensérii hazne ¢atisina olabildi-
gince simsiki monte edin. Bu olmuyorsa, daha klguk ¢apl kisa ek boru
kullanin.

Daha yuksek ya da daha buyuk ¢apli ek borular genelde bulunmaktadir.
Bununla beraber st blok uzunlugu arttirabilirsiniz. Bunun sizin 6lgimu-
nuzle ilgili olup olmadigini kontrol edin.

Bu durumlarda kurulumdan sonra her zaman bir yanlis sinyal bastirma
yapin. Diger bilgileri "Devreye alim prosed(ir(i" béliminden bulabilirsiniz.

d h
DN25 ... DN150 <150 mm (5.91")
>DN150 ... DN200 <100 mm (3.94")

Res. 8: Montaj ek borulari

Ek borulari kaynaklarken ek borularin hazne ¢atisina iyice kapanmasina
dikkat edin

Guided Wave Radar
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Cihaz secimi

Res. 9: Ek borulari esit seviyede entegre edin

1 Uygun olmayan tesisat
2  Ekborular egit - En iyi kurulum

Hazne tipi

Plastik hazneler

Gudimli mikro dalga 6lgiim prensibi proses baglantisinda metalik bir
ylizeye gereksinim duyar. Bu ylzden plastik kaplardaki vb. flangli (DN 50
Ustl) bir cihaz modeli kullanin veya vidalama sirasinda proses baglantisi-
nin altina bir metal levha (@ > 200 mm/8 in) yerlestirin.

Res. 10: Plastik siloya montaj

1 Flans
2  Metal plaka

Beton hazne

Kalin beton catilara kurulurken VEGAFLEX alt kenarla olabildigince ayni
hizaya monte edilmelidir. Beton silolarda duvara uzaklik en az 500 mm
(20 in) olmaldir.

2 >160 mm

Res. 11: Beton siloya montaj

Guided Wave Radar



Secme Olgutleri

4 Secme olcutleri

VEGAFLEX 82

VEGAFLEX 86

Kablo

Cubuk

Kablo

Cubuk

Hazne

Hazne <6 m

e}

O

Yiksek hazne > 6 m

Proses

Yapigsmalar

Toz

Isi>200 °C

O
[ ]
[ ]
[ ]

Abrasif dokim malzemesi

Yiksek ¢gikarma kuvvetleri

Tegetsel dolum

Proses baglantilari

Disli baglantilan

Flans baglantilar

[ BN NNCEN J

® o O

Olciim sondasi

Ayrilabilir gubuk

Olgiim sondasi, kisaltilabilir

Brang

Kimya

Eneriji Gretimi

Gida malzemesi

Metal kazanimi

Kagit

Gemi ingaat

Cevre ve geri kazanim

Cimento endUstrisi

[ BN BN BN BEORN NN NN BN )

[ BN AN BN BECEN BN BN BN BN BN BN NN BN ]

[ BNcANoRNoRNoNN NN NN BN J

® O/O|0O|C| ®o|® @& ® & o o o

— 6nerilmez

O kisitlamalar dahilinde mimkin

@ en iyi derecede uygun
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Govdeye genel bakis

5 Govdeye genel bakis

Plastik PBT o Q b
Koruma tipi IP 66/IP 67 IP 66/IP 67
Model Tek hiicre iki hiicre

Uygulama alani

Endustri cevresi

Endustri gevresi

Aliiminyum [ i 9 ;

L] »

3 | =7 )
Koruma tipi IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar) IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)
Model Tek hiicre iki hicre

Uygulama alani

Mekanik stresi yuksek endustri cevresi

Mekanik stresi yuksek endustri cevresi

Paslanmaz celik 316L

Koruma tipi

IP 66/IP 67

IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)

IP 66/IP 67, IP 66/IP 68 (1 bar)

Model

Bir hiicre, elektrolizle parlatiimig

Bir hiicre, hassas dokiim

iki hiicre, hassas dokiim

Uygulama alani

Agresif cevre, gida, ilag

Agresif cevre, siddetli mekanik stres

Agresif cevre, siddetli mekanik stres

Guided Wave Radar




Montaj

6 Montaj

Montaj érnekleri

Asagidaki sekiller montaja érnekleri ve 6lcim diizenlemeleri géstermek-
tedir.

Gida ve yem

Plastikler

e

2 B

Res. 19: VEGAFLEX 82 ile bir tahil silosunun seviye élgtimdi

Gida sanayinin ¢esitli alanlarinda; tahil, seker, un, kahve, misir gevregi,
kakao, her turll instant toz, yem gibi maddelerin seviye dl¢timlerinin
yapilmasi gerekmektedir.

Mikro dalga ile yapilan 8lcum prensibi; malzemedeki nem, toz veya gurul-
tU olusumundan ve dékim konisinin seklinden etkilenmeksizin ¢aligir.

Silolarda da sorunsuzca 6lglim yapmak mimkuindur. PA kaplamalari
kablo 6lciim sondalari, farkli yiik ve 75 metreye (246 ft) kadar olan uzun-
luklar icin uygundur.

VEGAFLEX,"Toz Ex Zone 20 (1/2D)" beklentilerini yerine getirir.

Res. 20: Plastik grantiliin VEGAFLEX 82 ile seviye élglimdi

Kimya sanayinde bir ¢ok hazir triin; toz, granil veya pellet halinde Uretilir.
Bu Urunlerin farkli ve degisken 6zelliklerini dlgerken, seviye élgimiinden
beklenen yliksek bir performanstir.

Olglim sonuglari, ne (riin kalitesindeki farkliliktan ne de toz olusmasi
veya dokim konisinin sekli gibi faktérlerden etkilenmez.

VEGAFLEX 82, kuvvetli elektrostatik desarjdan dahi etkilenmez.

Yaptigi 6lgiim, Grtintin 6zelliklerinden bagimsizdir, dogru ve kesindir;
cogaltilabilen sonuglar verir.

10
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Montaj

Yapi maddeleri

Cimento

Res. 21: VEGAFLEX 82 kullanilan bir depolama haznesinde seviye dl¢limii

Yap! maddeleri sanayinde, tek ve ¢ok bdlmeli silolarda gesitli aditif
maddeler depolanir. Farkli nem orani veya tanecik blyikligine veya
farkli d6kim konisine ve akiskanlik 6zelliklerine sahip, ¢cimento, kum gibi
maddelerdir bunlar.

Kullanilan mikro dalga, dékiim malzemesi haznelerinde yapilacak seviye
6lguimd iglemi icin idealdir. Fiziksel 8lcim prensibi sayesinde, dolum mal-
zemesine iligkin herhangi bir ayar yapilmasi gerekmez. Yalnizca sensér
baglantisinin yapilmasi yeterli olur.

Olglim sonucu, ne iiriin kalitesindeki farkliliklardan ne de toz, veya yogus-
ma olusmasi, dékiim konisi gibi faktérlerden etkilenir; bdylece yiiksek bir
tekrarlanabilirlik orani elde edilir.

Farkl uzunlukta ve farkli yikleme kapasiteleri i¢in farkli kablo 6lgim son-
dalarn mevcuttur. dayanikll VEGAFLEX 82 icin, 3 tona kadar (6000 Ibs)
olan kablo ¢ikarma kuvveti hi¢ bir sorun yaratmaz.

Yogunluk, 1si, dielektrisite degeri ve yapisma gibi Gruin ézellikleri élgime
etki etmez. VEGAFLEX, genis model yelpazesiyle, drnegin ugusan kil
veya asfalt gibi malzemeleri dahi élcebilecek kapasitededir.

Res. 22: VEGAFLEX 86 kullanilan bir klinker kiilcesi haznesinde seviye dl¢tiimii

Cimento sanayinde, klinker farini pisirildikten sonra, daha sonra islemek
Uzere farkli kivamlarda depolanir. Burada, yliksek miktarda toz olusumu,
dolum maddesinin yUksek Isisi ve abrazyonu 6l¢iim teknolojisine yiksek
beklentiler yoneltir. Cimento fabrikasinin iretim kapasitesine bagli olarak,
siklikla 50 metre yiksekliginde ve 30 metre capinda klinker silolarinda
cok kapsamli dlglimler yapilmasi gerekir. Silolarin dolum ve bosaltim
yapmak icin farkli blyikllkte agizlar vardir.

Kullanilan mikro dalga, dékiim malzemesi haznelerinde yapilacak seviye
6lgcimda iglemi icin idealdir. Fiziksel 8lcim prensibi sayesinde, dolum mal-
zemesine iligkin herhangi bir ayar yapilmasi gerekmez. Yalnizca sensér
baglantisinin yapilmasi yeterli olur.

yogunluk, dielektrisite ve yapisma gibi faktorler 6lgclime etki etmez. VE-
GAFLEX, genis model yelpazesi sayesinde dogrudan pisirme firinindan
gelen klinker gibi yiksek isil malzemelerin dlcliminde de basarilidir.

Guided Wave Radar
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Elektronik - 4 ... 20 mA/HART - iki tel

7 Elektronik - 4 ... 20 mA/HART - ki tel

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin Ust kisminda glg kaynagi igin baglanti klemensleri ve para-
metrelemede kullaniimak icin 12C aray(izIii kontak pini vardir. iki hiicreli
gbvdede baglanti klemensleri ayri baglanti béimesinde tutulur.

Giic kaynagi
Gc kaynagi ve akim sinyali ayni iki damarl baglanti kablosu Gizerinden
calisir. Calisma gerilimi bir cihaz modelinden digerine farklilik gdsterebilir.

G¢ kaynagd verilerini kullandidiniz cihazin kullanim kilavuzundaki " Teknik
veriler" béliminden bulabilirsiniz.

Sebeke akim devresinin kaynak devresinden glivenli bir sekilde ayriimasi
icin DIN EN 61140 VDE 0140-1'e uygun hareket edin.
Gug kaynagi verileri
e Calisma gerilimi
- 96...35VDC
- 12...35VDC
e Izin verilen kipirti - Ex ve Ex-ia olmayan cihaz
- 9,6V<U<14V:<0,7V (16 ... 400 Hz) igin
- 18V<U <35V:<1,0V, (16 ... 400 Hz) igin

eff

Calisma gerilimine sunlarin etki edebilecegini dikkate alin:

e Besleme cihazinin nominal yik altindaki distk ¢ikis gerilimi (sensér
akimi oldugunda 20,5 mA,; ariza bildirimi yapilacaginda 22 mA)

o Akim devresindeki diger cihazlarin etkisi (Bkz. ilgili cihazin kullanim
kilavuzu "Teknik veriler" bélimu ylUk degerleri.)

Baglanti kablosu

Cihaz piyasada bulunan blendajsiz iki telli kablo ile baglanir. Sanayi icin
EN 61326-1 test degerlerinin izerinde bir elektromanyetik parazitlenme
beklendigi takdirde yalitimli kablo kullaniimalidir.

HART multidrop modundayken genel olarak blendajl bir kablo kullanma-
nizi tavsiye ederiz.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Yalitimlanmis kablo gerektigi takdirde, kablo yalitimini iki tarafli olarak
topraklama potansiyeline takmanizi tavsiye ederiz. Yalitim sensérde direk
ic topraklama terminaline baglanmalidir. Gévdedeki dis topraklama termi-
nali algak frekans empedans diizelticili olarak toprak voltajina baglanmig
olmalidir.

Baglanti

Bir hiicreli gévde

Res. 23: Bir hticreli gévdede elektronik ve baglanti bélmesi

1 Glic kaynagi/sinyal ¢ikisi

2  Gésterge ve ayar modlilii ya da arayiiz adaptori igin

3  Bagimsiz gériinti ve kontrol birimi

4 Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi igin toprak terminali

Cift hiicreli gévde

Res. 24: Iki hicreli gévdenin baglant: alani

1 Gl kaynagi/sinyal gikisi
2  Gosterge ve ayar modlili ya da arayliz adaptérd igin
3  Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi igin toprak terminali

IP 66/IP 68, 1 bar modelinde baglanti kablosunun tel atamasi

Res. 25: Tel dogrulama siki baglanmig baglanti kablosu

1 Gl kaynagi ve/veya degerlendirme sistemi igin kahverengi (+) ve mavi (-)
2 Blendaj

12
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Elektronik - 4 ... 20 mA/HART - dort tel

8 Elektronik -4 ... 20 mA/HART - dort tel

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronik aksamin Ust tarfainda, parametreleme icin kontak pimleri olan
I2C arayiizii bulunur. Elektrik beslemesinin baglanti klemensleri ayri bir
baglanti alaninda bulunur.

Giic kaynagi
Gc kaynagdi ve elektrik ¢ikisi, ydnetmeliklerin emniyet agisindan ayirmayi
6ngérdugu durumlarda, ayriimis iki telli baglanti kablosu Gzerinden yapilir.

e Duisuk voltajli akim modeli igin ¢calisma gerilimi
- 9,6...48VDC, 20 ... 42V AC, 50/60 Hz

e Sebeke gerilimi modeli igin ¢calisma gerilimi
- 90...253V AC, 50/60 Hz

Baglanti kablosu

4 ... 20 mA'lik akim ¢ikigl piyasada bulunan yalitimsiz iki telli kablo ile
baglanir. Sanayi icin EN 61326 test degerlerinin lzerinde bir elektroman-
yetik parazitlenme beklendigi takdirde yalitimli kablo kullaniimalidir.

Besleme gerilimi icin onaylanmig, PE telli bir kurulum kablosu gerekmek-
tedir.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Yalitimlanmis kablo gerektigi takdirde, kablo yalitimini iki tarafli olarak
topraklama potansiyeline takmanizi tavsiye ederiz. Yalitim sensérde direk
ic topraklama terminaline baglanmalidir. Gévdedeki dis topraklama termi-
nali algak frekans empedans diizelticili olarak toprak voltajina baglanmis
olmalidir.

iki hiicreli gévdenin baglantisi

4..20mA
—o

power supply

20) 5

Res. 26: Iki hiicreli gévdenin baglanti alan

1 Glg kaynagi
2  4...20 mA'lik sinyal ¢ikigi aktif
3  4... 20 mA'lik sinyal ¢ikisi pasif

Klemens Fonksiyon Polarite
1 Gug kaynagi +/L
2 Gug kaynagi -IN
5 4 - 20 mA'lik cikis (aktif) +
6 4 - 20 mA'lik cikis (pasif) +
7 Kitle - Gikis
8 CSA geregince kurulum igin ¢a-
lisma toprag
Guided Wave Radar 13
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9 Elektronik - Profibus PA

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin Ust kisminda guc¢ kaynagi icin baglanti klemensleri ve

parametrelemede kullaniimak icin 12C aray(izIi bir fig vardir. iki hiicreli
gbévdede bu baglanti klemensleri ayri baglanti bélmesinde tutulur.

Giic kaynagi
Enerji baglantisi bir Profibus-DP-/PA iletisim ag ile saglanr.
Guc kaynagd verileri
o Calisma gerilimi
- 9..832VDC

e DP/PA segment kuplérli basina sensoérlerin maks. sayisi
- 32

Baglanti kablosu

Baglanti, Profibus spesifikasyonlarinda belirtildigi sekilde blendajl bir
kablo ile yapiimaktadir.

Tam kurulumun, profibus spesifikasyonlarina uygun sekilde yapiimasi ge-
rekmektedir. Ozellikle, veri yolunun bitisinin dogru tamamlama direncleri
Uzerinden olmasina dikkate alin.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Voltaj reglilatorlii sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda, bag-
lanti kutusunda ve sensérde dogrudan topraklama potansiyeline getirin.
Bunun icin sensérdeki blendaj direkt ic topraklama terminaline bagh
olmalidir.Gévdedeki dis topraklama terminali algak frekans empedans
duzelticili olarak voltaj regilatériine baglanmis olmalidir.

Voltaj reglilatorstz sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda ve
sensorde dogrudan topraklama potansiyeline getirin. Baglanti kutusun-
da (T aynstirici), kisa disi konektorlt kablonun sensére olan blendaji ne
topraklama gerilimine ne de baska bir kablo blendajina baglanabilir.

Baglanti

Bir hiicreli gévde

Res. 27: Bir hiicreli gévdede elektronik ve baglanti bélmesi
Gli¢ kaynadi/sinyal ¢ikisi

Gésterge ve ayar modlilii ya da arayliz adaptorii icin

Veri yolu adresi icin segme anahtari

Bagimsiz gériintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

(S NIV VIR

iki hiicreli gévdenin baglantisi

Res. 28: lki hiicreli gévdenin baglanti alan

Gli¢ kaynagi, sinyal ¢ikisi

Goésterge ve ayar modiilii ya da arayliz adaptorti icin
Bagimsiz gértintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

LNV

IP 66/IP 68, 1 bar modelinde baglanti kablosunun tel atamasi

Res. 29: Tel dogrulama siki baglanmis baglanti kablosu

1 Gl kaynagi ve/veya degerlendirme sistemi i¢in kahverengi (+) ve mavi (-)
2 Blendaj
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Elektronik - Foundation Fieldbus

10 Elektronik - Foundation Fieldbus

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronigin Ust kisminda glg kaynagi igin baglanti klemensleri ve para-
metrelemede kullaniimak icin 12C aray(izIii kontak pini vardir. iki hiicreli
gbvdede baglanti klemensleri ayri baglanti béimesinde tutulur.

Giic kaynagi
Gg, H1 alan veri yolu kablosu tizerinden verilmektedir.
Guc kaynagd verileri
o Calisma gerilimi
- 9..32VDC

o Maks. sensdr sayisi
- 32

Baglanti kablosu

Baglanti, saha veri yolu spesifikasyonlarinda belirtildigi sekilde blendajli
bir kablo ile yapiimaktadir.

Tam kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarina uygun sekilde yapil-
masi gerekmektedir. Ozellikle, veri yolunun bitisinin dogru tamamlama
direncleri Uzerinden olmasina dikkate alin.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Voltaj reglilatorlii sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda, bag-
lanti kutusunda ve sensérde dogrudan topraklama potansiyeline getirin.
Bunun icin sensérdeki blendaj direkt ic topraklama terminaline bagh
olmalidir.Gévdedeki dis topraklama terminali algak frekans empedans
duzelticili olarak voltaj regilatériine baglanmis olmalidir.

Voltaj reglilatorstz sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda ve
sensorde dogrudan topraklama potansiyeline getirin. Baglanti kutusun-
da (T aynstirici), kisa disi konektorlt kablonun sensére olan blendaji ne
topraklama gerilimine ne de baska bir kablo blendajina baglanabilir.

Baglanti

Bir hiicreli gévde

Res. 30: Bir hiicreli gévdede elektronik ve baglanti bélmesi

Gli¢ kaynadi/sinyal ¢ikisi

Gésterge ve ayar modlilii ya da port adaptérd igin kontak pimleri
Veri yolu adresi icin segme anahtari

Bagimsiz gériintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

(S NIV NI

iki hiicreli gévdenin baglantisi

Res. 31: Iki hiicreli gévdenin baglanti alan

Gli¢ kaynagi, sinyal ¢ikisi

Goésterge ve ayar modiilii ya da arayliz adaptorti icin
Bagimsiz gértintii ve kontrol birimi

Kablo blendaji baglantisinin yapilmasi icin toprak terminali

LNV

IP 66/IP 68, 1 bar modelinde baglanti kablosunun tel atamasi

Res. 32: Tel dogrulama siki baglanmis baglanti kablosu

1 Gl kaynagi ve/veya degerlendirme sistemi i¢in kahverengi (+) ve mavi (-)
2 Blendaj

Guided Wave Radar
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11 Elektronik, Modbus, Levelmaster protokolleri

Elektronigin yapisi

Takilir gikarilir elektronik cihazin elektronik bélmesinde kuruludur ve ser-
vis durumunda operatér tarafindan degistirilebilir. Titresimlere ve neme
kars! korunmasi igin tamamen kaliplanmistir.

Elektronik aksamin Ust tarfainda, parametreleme icin kontak pimleri olan
I2C arayiizii bulunur. Elektrik beslemesinin baglanti klemensleri ayri bir
baglanti alaninda bulunur.

Giic kaynagi
G¢ kaynagi modbus host (RTU) Uzerinden saglanir.
o Calisma gerilimi

- 8..30vDC

o Maks. sensér sayisi
- 32

Baglanti kablosu

Cihaz piyasada bulunan RS 485 icin uygun bukulmus iki telli kablo ile
baglanir. Sanayi icin EN 61326 test degerlerinin lzerinde bir elektroman-
yetik parazitlenme beklendigi takdirde manyetik blendajl kablo kullanil-
malidir.

Gug kaynagi iki telli ayr bir kablo gereklidir.

Tam kurulumun, saha veri yolu spesifikasyonlarina uygun sekilde yapil-
masi gerekmektedir. Ozellikle, veri yolunun bitisinin dogru tamamlama
direncleri Uzerinden olmasina dikkate alin.

Kablo yalitimlama ve topraklama

Voltaj reglilatorlii sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda, bag-
lanti kutusunda ve sensérde dogrudan topraklama potansiyeline getirin.
Bunun icin sensérdeki blendaj direkt ic topraklama terminaline bagh
olmalidir.Gévdedeki dis topraklama terminali algak frekans empedans
duzelticili olarak voltaj regilatoériine baglanmis olmalidir.

Voltaj reglilatorstz sistemlerde kablo blendajini besleme cihazinda ve
sensorde dogrudan topraklama potansiyeline getirin. Baglanti kutusun-
da (T aynstirici), kisa disi konektorlt kablonun sensére olan blendaji ne
topraklama gerilimine ne de baska bir kablo blendajina baglanabilir.

Baglanti

Cift hiicreli govde

Res. 33: Baglanti bolmesi

1 USB arayiizii

2  Entegre planlama direnci (120 Q) igin stirglili salter
3 Glg kaynagi

4 Modbus sinyali
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Ayar

12 Ayar

12.1 Olgiim noktasinda kontrol

Tuslarla gésterge ve ayar modiiliinden

Eklentisi yapilabilen gdsterge ve ayar modli élgim degerinin gérintu-
lenmesini, kumanda segiminin ve taninin yapilmasini saglar. Tam nokta
matrisli aydinlatiimis ekranla ve kumanda i¢in dort tusla donatilmigtir.

Res. 34: Bir hiicreli gévdede gésterge ve ayar modLilli

Manyetik pim ile gosterge ve ayar modiliinden

Gosterge ve ayar modulinin Bluetooth'lu modelinde sensér alternatif
olarak bir manyetik pimle kumanda edilebilir. Bu, sensér gévdesinin
izleme pencereli kapall kapagindan yerine getirilir.

Res. 35: Gosterge ve ayar modlilii - Manyetik pimden kumanda ile

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan

Bilgisayarin baglantisi icin VEGACONNECT aray(iz transduiktori ge-
rekmektedir. Bu, sensére, gésterge ve ayar modulunun yerine takilir ve
bilgisayarin USB arayuziine baglanir.

Res. 36: VEGACONNECT ve USB yoluyla bilgisayar baglantisi
VEGACONNECT

Sensodr

Bilgisayara USB kablosu

PACTware/DTM'li bilgisayar

NN =

PACTware, alan cihazlarinin konfigirasyonu, parametrelenmesi, doku-
mantasyonu ve tanisi igin kullanilan bir kumanda yazilimidir. Buna ait
cihaz surtculeri DTM olarak adlandirimaktadir.

12.2 Ol¢iim noktasi ¢cevresinde kontrol - Bluetooth
ile kablosuz

Bir akilli telefon/tablet {izerinden
Entegre Bluetooth fonksiyonuna sahip gésterge ve ayar modiill iOS veya
Android kumanda sistemli akilli telefonlara/tabletlere kablosuz olarak
baglantiyi saglamaktadir. Kontrol, Apple App Store veya Google Play
Store'dan indirilecek VEGA Tools App tzerinden saglanmaktadir.

o

Res. 37: Akill telefonlara ve tabletlere kablosuz baglant

1 Gésterge ve ayar modUilli
2 Sensér
3 Akilli telefon/tablet

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan

Bilgisayara kablosuz baglanti i¢cin Bluetooth-USB adaptdri ve entegre
Bluetooth fonksiyonuna sahip bir gésterge ve ayar modull gereklidir.
Kumanda PACTware/DTM'e sahip bilgisayardan yapilir.

Res. 38: Bilgisayarlarin Bluetooth-USB adaptéri lizerinden baglantis

Gésterge ve ayar modlilii
Sensor

Bluetooth USB adaptérii
PACTware/DTM'li bilgisayar

AN =

12.3 Kumanda 6l¢ciim noktasindan uzak bir yerden -
Kablo baglantisi var

Dis gosterge ve ayar birimlerinden

Bunun icin VEGADIS 81 ve 82 dis gbsterge ve ayar birimleri mevcuttur.
Kumanda bunlarin icine entegre edilmis gésterge ve ayar modulu tugla-
riyla yapilir.

VEGADIS 81, sensérden 50 m uzaga kadar monte edilebilir ve sensoériin
direkt elektronigine baglanir. VEGADIS 82, sinyal kablosunun igcinde
herhangi bir noktaya kadar sokulur.

Guided Wave Radar
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Res. 39: VEGADIS 81’in sensére baglanmasi

Gli¢ kaynagi/Sinyal ¢ikisi - Sensér

Sensdr

Baglanti borusu Sensér - Dis gbsterge ve ayar birimi
Dis gésterge ve ayar Unitesi

Gésterge ve ayar modlilii

AN =

®

Res. 40: VEGADIS 82'nin sensdre baglanmasi
Gli¢ kaynagi/Sinyal ¢ikisi - Sensor

Dig gdsterge ve ayar Unitesi

Gdsterge ve ayar mod(ilii

4 ... 20 mA/HART sinyal kablosu

Sensor

AN WN =

PACTware/DTM'e sahip bir bilgisayardan
Sensore bir bilgisayar tizerinden PACTware/DTM ile kumanda edilir.

®

==

Res. 41: VEGADIS 82'in sensére olan baglantisi, PACTware'li kisisel bilgisayardan
kumanda

1 Glg kaynagi/Sinyal ¢ikisi - Sensér

2 Dis gosterge ve ayar Unitesi

3 VEGACONNECT

4 4... 20 mA/HART sinyal kablosu
5 Sensér

6

PACTware/DTM'li bilgisayar

12.4 Olciim noktasindan farkli yerde kontrol - Hiic-
resel ag lUizerinden kablosuz

PLICSMOBILE radyo modiild, tercihen iki hiicreli gévdesi olan bir plics®
sensorune takilabilmektedir. Bu, élgim degerlerini iletir ve sensériin
uzaktan parametrelenmesini saglar.

Res. 42: Mobil telefon agindan ile igiim degerlerinin iletiimesi ve sensériin uzaktan
parametrelenmesi

12.5 Alternatif kumanda programi

DD kontrol programiari
Cihazlarin, AMS™ ve PDM gibi DD kontrol programlari i¢cin Enhanced
Device Description (EDD) olarak cihaz tanimlari mevcuttur.

Dosyalar www.vega.com/downloads ve "Software" internet adresinden
indirilebilir.

Field Communicator 375, 475
Cihazlarin, Field Communicator 375 veya 475 ile parametrelendiriimesi
icin EDD cihaz tanimlari mevcuttur.

EDD'nin field communicator 375 veya 475'e entegre edilebilmesi igin,
Ureticiden temin edilebilen "Easy Upgrade Utility" yaziimina ihtiya¢ vardir.
Bu yazilim internet ortaminda guncellestirilir; Greticinin izin vermesiyle
yeni EDD'ler otomatikman yazilimin cihaz kataloguna alinir ve daha sonra
bir field communicator'a aktarilabilirler.
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13 Ebatlar

Plastik gévde

VEGAFLEX 82, kablo ve cubuklu model

112 mm
(41"

M20x1,5/
% NPT

~84mm
@31 279 mm

@117

M16x1,5

©]

112 mm

(4.41%)

M20x1,5/
% NPT ®

1 Bir hticreli gévde
2 Cift hiicreli gévde

Aliiminyum gévde

(4.57")

(@72")

M20x1,5/
wNeT @

1 Bir hticreli gévde
2 Cift hiicreli gévde

Paslanmaz celik gévde

~59mm ~69mm
@72
080 mm 079mm
(3157 (3.11
El~ El=
Elz El5
S3 5=
M20x1,5/
% NPT
M20x1,5/ M20x1,5/
VNPT [©) @) Y NPT ®

(4.72")

1 Bir hiicreli gévde, elektrolizle parlatiimis
2 _Bir hticreli gévde, hassas dékim
2  Iki hicreli gévde, hassas dékim

@ @

A
™
3
£
£
e
oo
.
- 2 16 mm B
(0.63")
of ©
(=}
)
£
£
3
220 mm -
0.79"

Res. 46: VEGAFLEX 82, kablo ve ¢ubuklu model

Kablo modeli, @ 4 mm (0.16 in) digli baglantili
Cubuklu model, o 16 mm (0.63 in) disli baglantili
Cubuklu model, o 16 mm (0.63 in) flans baglantili
Sensor uzunluklar, "Teknik veriler" béliimiine bakin

~wh =
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VEGAFLEX 86, kablo ve cubuk modelleri

J <
E

) )
_je4mm 24 mm
(0.16" (0.16")
E|-
L] €2
2 16 mm, 2 20 mm =1
(0.63") (0.79") L:J <

@ @ ® @

312 mm (12.28")

237 mm (9.33")

45 mm
(1.77")

(3.94")

Res. 47: VEGAFLEX 86, disli baglantil kablo ve cubuk modelleri

Cubuklu model, o 16 mm (0.63in), -20 ... +250 °C/-4 ... +482 °F
Kablo model, @4 mm (0.16 in), -20 ... +250 °C/-4 ... +482 °F
Cubuklu model, o 16 mm (0.63 in), -200 ... +400 °C/-328 ... +752 °F
Kablo model, 4 mm (0.16 in), -200 ... +400 °C/-328 ... +752 °F
Sensor uzunluklan, "Teknik veriler" bélimiine bakin

~ AN =

Asagidaki gizimler sadece olasi proses baglantilarinin bir kesitini géster-
mektedir. Diger gizimleri, www.vega.com » Downloads » Zeichnungen
adresinde bulabilirsiniz.
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Sensorlerin ve degerlendirme sistemlerinin teslimat kapsami, uygulanmasi, kullanimi ve isletme talimatlari hakkindaki bilgiler basimin yapildi§i zamandaki mevcut bilgile-
re uygundur.
Teknik degisiklikler yapma hakki mahfuzdur
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